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Abstract (en)
Multilayer element comprises a thin compression- and abrasion-proof covering plate (1) on its upper side fixed to a compression-proof support
element below the covering plate. Grooves (3) are arranged in the vertical edge surfaces so that connecting strips can be inserted into the grooves
to connect neighboring elements.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein flächenhaftes, mehrschichtiges Element für Fußböden, an dessen Oberseite mindestens eine dünne druck- und abriebfeste
Deckplatte (1) angeordnet ist und sich unter der Deckplatte (1) ein an dieser befestigtes, druckfestes Trägerelement befindet, wobei in senkrechten
Randflächen Nuten (3) angeordnet sind und in den Nuten (3) zur Verbindung benachbart verlegter mehrschichtigen Elemente Verbindungsleisten
(9) anbringbar sind. <IMAGE>
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